Toiduainete pakendamine.
Pakkematerjalid,
pakkeseadmed.

Iseloomustus ja kasutusvaldkond




Milleks vajame toiduainetele
@ pakendit ?

Toote VDW, maitse, aroomi ja tekstuuri

a) ¢ stilitamiseks
ivLToitev tuse sClitamiseks.
Toote kvaliteedi enneaegse langemise

[rahoidmiseks (mikrobioloogilised,

Keemilised ja fer mentatiivsed
muutused).

Tootmise efektiivseks korraldamiseks.

Tootmise omahinna alandamiseks.

Transport, sCilitamine, jaem[ILK,
tarbija.




Pakendi funktsioonid

KAITSE W&@

(V™ LIMUS

&

UTUUDELDAVUS JA VASTUPIDAVUS




KAITSEOMADUSED Wp%

Kaitse hapniku sissetungimise eest
Kaitse mikroorganismide sissetungimise eest

Niiskuse |[bilaskvus

Kaitse valguse ja ultraviolettkiirguse eest

Kaitse saastumise eest

Toote kaitse fLlsiliste vigastuste eest (mat.tugevus)




Kaitse hapniku sissetungimise eest

Bar|[Ifr omadused

TOPLEX LB Omadal

TOPLEX MB [Llkeskmine

TOPLEX HB Uki rge

plastopil




TOPLEXLB kilede struktuur.

(Madal barj[LT)

OPET // /

Kaitse

Lamineerimine

Trkk

LLge
Jlikus

Kuumakindlus 7 plastopil




TOPLEX MB kilede struktuur.

(Keskmine barj[LT)

OPET/ | [PAl |

Kaitse

Lamineerimine

Trkk

LLge
Jlikus

Kuumakindlus 7 plastopil




TOPLEX kilede struktuur.

(K1 rge barj[LT)

OPET /I | [PA] [PAT |

Kaitse

Lamineerimine

Trkk

LLge
Jlikus

Kuumakindlus 7 plastopil




V™ LIMUS

L™ IGE

L™ BIPAISTVUS
[1KONDENSAADI KINDLUS
[JGRAAFILINE TRUOKK
LJVASTUPIDAVUS

plastopil







plastopil




HEA L™ IGE

plastopil




plastopil
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Halb ICbipaistvus / hea mattpind

plastopil




Hea I[bipaistvus / halb mattpind

plastopil
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KONDENSAADI VASTASED
" OMADUSED
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Antifooqg Kiht (kondensaadi eemaldus)

[1 Temp. alanemisel kondenseerub niiskus kdmematele
pindadele.

[ Anti kondensaadi kiht hoiab [fa veepiiskade
ladestumise pindadele.

[1 Kondensaadi ladestumisvastased omadused vi ivad
aja Jjooksul muutuda ja mi jutada negatiivselt materjali
keevisomadusi.
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Antikondenseerumis kihi puudumisel vCheneb
pakendi ICbipaistvus.
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Antikondensaadi kiht tagab toote hea
kaubandusliku vidimuse kogu realiseerimisaja
jooksul.
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TULIDELDAVUS

(Pakkeseadmete ratsionaalne kasutamine)

L TUGEVUS

KUUMAKINDLUS

[ KOOLDUMISKINDLUS

OLOIGATAVUS

[HREBIMISKINDLUS

UVOIMALIKULT LAI KEEVITUSTEMPERATUURIDE VALIK
[1KUUM KEEVITUS

KEEVITUSVLUOIMALUS L™ BI TOOTE J° © KIDE

plastopil




Enamlevinud pakendamise viisid

[1Vaakumkott

[1Vaakumkeedukott

[ Termokahanev vaakumkott
[1Juustukott

[1Valmis PP vannid (modifitseeritud atm.)

[1 Termovormitavad pakendid

plastopil




Termokahanev vaakumkott
CLEAR-TITE 51/52 somy

Sobib ideaalselt liha, kala, juustu pakendamiseks nii
hulgi kui mOgipakendisse.

Termokahanevus 48-51%

[ L[bipaistvus keskmine.
[ HOstI trikitav
[1H[stI keevitatav




Termokahanev vaakumkott

ECO-TITE 51/52 somy (Kloorivaba)

Sobib ideaalselt liha, kala, juustu pakendamiseks nii
hulgi kui mOgipakendisse.

Termokahanevus 29-40%
.. MA AS
[ LCbipaistvus hea.
"“--.,___‘___ﬂ___.-'"

LIHIktI trikitav
[1H[ktl keevitatav




Termokahanev vaakumkott

COOK-TITE 80A

Sobhib ideaalselt liha,

Termotltlemiseks

Termokahanevus 29-40%

e
g
[

g
-
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[ LCbipaistvus via hea.

[1H[kti keevitatav
[Head termotll tlemisoma-

dused...

' BEMIS




Termokahanev juustukott
CB 21/22 ja 51/52 5s3my

Etten[htud juustu valmitamiseks .

Termokahanevus 37-45%
[JL[bipaistvus keskmine.
[1HLSti trikitav

[1H[ti keevitatav




Pakendamine
modifitseeritud
atmosfLLT
( AP)
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MAP pakend

Keskkonna muutminejakontroll
pakendl sees, toote vLiskena

J&J 3 f sflivuse pikendamise eesm(T gil.

Neljaolullsetegurl koosmi ju:
pakend , gaasikeskkond, toode&(

temper atuur ’\




Gaasikeskkond

L oomulik atmosfLLf:

L Cmmastik(N2) - 79%,

Hapnik (O2) - 20.9%,

Argoon (Ar) (1%,

SCEinikdioksiid (CO2) - 0.03% jateised gaasid.

EELTOODUD AINEID JA NENDE SEGUSID
KASUTATAKSE M AP PAKENDAMISEL

Nagu teiseki pakendamise- slilitamise meetodid el hlvitavaid
pidurdab M AP ebasoovitavat mikrofloora arengut tootes!!!




N2 - LLImmastik

| nertgaas.

Tavalisaelt kasutatakse 1009%.

Aitab vlltida oks[ deer umist

Kautatakse koos CO2 vltimaks pakendi
deformeerumist (pakendi sisemiseri hu
stabilisaator).



O2 - Hapnik
K11gi bioloogiliste protsesside alus (soodustab

bakterite arengut). On Lheks olulisemaks
toiduaineteriknemise pi hjustaj aks.

Fermentatsiooni protsesside kiirendaja.

Hapniku puudumine aeglustab seenteja
hallituste arengut.

Aitab sClitada liha loomulikku punast R
vltvust. <;‘°>~

—
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ERINEVATE POLLMEERIDE HAPNIKU L™ BILASKVUS

MATERJAL L™ BILASKVUS PAK SUS
(CM3/M2/24 h) my

25 40
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45 40

80 12

40

12

40

20




CO2 - SCkinikdioksiia

Vees|lahustumisda tekib H2COs.

MAP tehnoloogias k1 ige

2 kirgekontsentrats
hallituste ja mikroobide

suurema t[htsusega gaas

oon aeglustab enamuse
Kasvu.

Aeglustab juur ja puuviljade k[ Josemist.
Paljud toiduained seovad endaga
mistoob endaga kaasa pakendi deformeerumise

Ei v[henda anaer oobide

aktilvsust.




PP vannide k[5ipakendus

Termovormimis linidel
automaatne pakendus




TERMOVORMIMISMIS LIINID
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Termovormimisliini tlprotsesside kirjeldus

1- Alumine film;

2- Termovormimine;

3- Vor mitudtud tCtmat
kauss;

4- Tdetud kauss;

5- Ulemine film:;

6- Vakumeerimine, gaas
lisamine, sulgemineg;

7- Liikuv ristili ikenuge
8- Pikili ike ketasnoad:;
O- Valmis pakend.

plastopil



Flow |a SHUB- pakkeseadmete tll protsesside kirjeldus

1- Eri laiusega film; Forming shouldor ~
2- Keeramine tor usse; Saatamadng. -

3- Pikikeevitus L

4- Alumise otsa

keevitus, i _

5- TUtmine; Bl v} S

6- Gaas lisamine I

Figure 3. Typical VFFS configuration

|Lbipuhe, sulgemineg;
/- L1 1kamine;
8- Valmis pakend.




Pakkekilede klassifikatsioon



